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恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24

日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关

于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，公

司合并财务报表未分配利润为-165,391,072.84 元，股本为 82,637,279.00 元，公

司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《恒

烁半导体（合肥）股份有限公司章程》相关规定，该事项须提交公司股东大会进

行审议。

二、亏损原因

近几年公司所处行业受到半导体周期波动影响，景气度下降，终端市场需求

不振，行业竞争进一步加剧，公司积极巩固和拓展市场份额，产品出货量同比增

加，但是由于主营产品销售价格大幅下降，导致营业收入和毛利率水平下滑明显。

报告期内，公司加大销售力度，致力于在竞争激烈的市场环境中进一步扩大

市场份额，加速去库存，但公司存货周转率仍然处于较低水平，基于谨慎原则对

存货进行资产减值损失计提，对公司净利润仍有较大影响。

公司扩大销售团队，积极巩固原有市场份额，拓展新的产品市场。同时公司

扩大研发团队，持续进行研发投入和产品迭代，进一步丰富产品结构和新产品研

发，公司近几年期间费用率仍处在较高水平。

以上综合因素导致公司 2023年、2024年处于亏损状态。



三、应对措施

未来公司将主要采取以下措施改善盈利状况：

（一）产品及市场层面

1、NOR Flash业务

NOR Flash产品作为公司主要营收贡献来源，面对激烈的市场竞争环境，公

司采取"尖端制程+精准产品矩阵"双轮驱动战略，持续巩固行业领导地位。大容

量产品方面，推进 512Mbit大容量产品的流片量产，锚定智能汽车、5G 通信及

AI算力三大万亿级赛道，开展在 ADAS自动驾驶、5G 蜂窝通信、AI服务器等

前沿市场的布局，同时开辟更多高价值量的客户群，为业绩带来新的增长点。中

容量产品方面，加速推进 5Xnm制程技术迭代升级，通过存储单元阵列优化与智

能纠错算法的深度融合，进一步提高新一代中容量产品数据吞吐率与可靠性，提

升公司在电子烟智能控制、OLED柔性显示及智能手机影像系统等关键领域的市

场份额。小容量产品方面，公司聚焦物联网及可穿戴设备蓝海市场，通过最新工

艺技术与超低功耗电路设计的突破性结合，配合对传统蓝牙合封市场的深度场景

化开发，力争新产品在能效比与集成度上实现代际跨越，2025年即将量产 NORD

架构设计的小容量 NOR Flash产品。

市场方面，公司将深化与消费电子头部厂商的合作，推动 NOR Flash在智能

手机、TWS耳机等领域的应用；加速车载 NOR Flash产品的认证和导入，抓住

汽车电子化趋势带来的市场机遇；拓展工业控制和物联网市场，满足智能电表、

5G基站等领域对高可靠性存储的需求。

2、MCU业务

公司通过对MCU产品研发团队进行优化，加强研发团队的研发实力。2025

年，公司将继续完善低功耗产品线，持续优化成本和功耗，推动针对消费类市场

从性能、功耗到成本与市场现有产品相比均具有较强竞争力的M0+内核产品的

量产销售。同时，公司正在进行第一颗电机控制芯片研发，深度融合公司在电机

控制算法方面的突破性成果，能够实现高精度、高效率的电机控制，为用户提供

了从硬件到软件的全系统解决方案。公司积极拓展大客户市场，深入挖掘高潜客

户的需求，力争扩大通用MCU销售额并增强品牌影响力。



3、AI芯片业务

公司着力打造领先性、易用性、高性价比的富有竞争力 AI 产品。公司 AI

芯片业务在离线语音、降噪、声纹、图形识别应用方面取得较大突破，实现对多

家客户的量产销售。未来，公司将一方面持续推进存算一体芯片的研发，另一方

面将继续拓展 AI软件算法模型和算法结合硬件而成的 AI模组板卡业务，以大客

户开发为导向，引入更多生态合作伙伴，在 3C数码等重点领域进一步提升市场

份额与知名度。

4、嵌入式存储产品业务

利基型 NAND Flash产品线通过封装与固件优化实现性能升级，为客户提供

高性价比产品；eMMC产品，深耕 64GB以上容量，增加新的软件架构方案以适

配更多主流 3D NAND Flash 品牌，实现降低成本和增强适配性，同时满足不同

客户的不同应用场景需求；公司新建易失性存储产品，第一款搭载国内主流

DRAM原厂晶圆颗粒的 DDR4产品将在 2025年量产发布，可广泛应用于网通设

备、机顶盒、智能电视、工业控制和 5G基站等细分市场。公司将不断完善和扩

展存储产品系列，构建 “易失性”+“非易失性” 全系列利基型存储产品组合，

从而实现公司的利基型存储产品全覆盖，以增强客户粘性并提升产品的整体竞争

力。

（二）管理层面

1、公司将进一步深化质量体系建设，推进 QC080000 等体系认证，使公司

在体系建设上更具竞争力；同时将推动不良质量成本管理，识别生产过程中因不

良质量增加的生产运营成本，分析原因并推动持续改善，降低企业不良质量成本。

2、公司积极维护与现有主要供应商的密切交流和合作关系，并积极导入新

的晶圆代工厂，并强化与之的协同配合，快速推进新架构工艺小容量 NOR Flash

新品和MCU新产品的流片和量产，为提升公司市场竞争力提供强力支撑；持续

优化成本结构，利用规模优势，采取集中采购等策略，达到降本目标；加强与市

场、销售等部门配合，及时捕获最佳采购时机，合理控制库存，优化平均采购成

本。

3、财务方面，公司将加强应收账款管理，缩短收款周期，降低坏账风险；



配合运营部门等相关部门高效清理库存，提高存货周转率；严格把控公司资金使

用计划，持续推动预算与决算分析，实现资源动态配置与结构性成本削减，助力

经营目标切实落地。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年 4月 26日
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